Model HONOR Magic6 bude vybaven LLM v
zarizeni na mobilni platformeé Snapdragon 8
Gen 3
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Na konferenci Snapdragon Summit 2023 na Havaji dnes globalni technologicka znacka
HONOR oznamila, Ze jeji pripravovany model HONOR Magic6 bude pohanén revolucni
mobilni platformou Snapdrgon® 8 Gen 3 a ukazala, co dokaze velky jazykovy model (LLM)
v zarizeni s velikosti parametru sedm miliard.

Spolecnosti HONOR a Qualcomm Technologies spolecné vyuzivaji odbornych znalosti obou
spolecnosti k podpore LLM v zarizeni a vytvoreni ekosystému zaméreného na clovéka, ktery
umoznuje bezproblémovou inteligentni interakci napri¢ ruiznymi zarizenimi. Spolecnost
HONOR na této akci také predstavila nékolik vylepsenych funkci pripojeni zarizeni
MagicRing, které ilustruji vysledky spoluprace mezi obéma spolec¢nostmi.

"Ve spolecnosti HONOR se snazime posouvat hranice inovaci a vytvdret inteligentnéjsi a intuitivnéjsi
uzivatelské prostredi," rika George Zhao, generalni reditel spolecnosti HONOR Device Co.
Ltd. "Jsme odhodldni vyuzit silu umélé inteligence a zménit tak zptsob, jakym lidé komunikuji s
technologiemi, aby byl jednodussi, personalizovanéjsi a mél vetsi dopad na jejich Zivoty, a to bez
jakychkoli kompromistl v ochrané soukromi uzivatelil. Jsme rddi, Ze miizeme spolupracovat se
spolecnosti Qualcomm Technologies, kterd sdili nds cil usilovat o dokonalost zamérenou na clovéka.
Budeme pokracovat v rozvaji inovaci a ve spoluprdci s partnery se budeme snazit utvaret
budoucnost, v niz uméla inteligence vylepsi a obohati Zivoty lidi na celém svéte."

"Mdme velkou radost, Zze miizeme spolupracovat se spolecnosti HONOR na technologickém pokroku
pomoci Spickovych technologii," uvedl Alex Katouzian, senior viceprezident a generalni reditel pro
mobilni, vypoCetni a XR zarizeni spole¢nosti Qualcomm Technologies, Inc.

Veers

"Tésime se na uzsi spoluprdci se spolecnosti HONOR, kterd zpiisobi revoluci v tom, jak lidé Ziji,
pracuji a komunikuji, a prinese jim transformativni zdzitky, které otevrou nové moznosti ve stdle se
vyvijejicim svété umélé inteligence."

Na rozdil od cloudovych LLM, které jsou trénovany pomoci verejné dostupnych datovych sad,
vychdzi LLM v zarizeni spolecnosti HONOR ze znalosti uzivatele zarizeni a poskytuje
personalizované sluzby podle jeho preferenci. Na vyvoji LLM v zarizeni, které lze vyuzit ve prospéch
béznych spotrebitelt, spolupracovaly spole¢nosti HONOR a Qualcomm Technologies se zamérenim
na tri klicové oblasti: vykon, efektivitu a ochranu soukromi uzivatelu. Vysledkem spole¢ného usili
jsou optimalizace, které umoznuji mobilni platformeé efektivné vyuzivat vyhod LLM, aniz by
spotrebovavala nadmérné mnozstvi energie, a také ochrana dat, kterd zajistuje, aby data v zarizeni
zustala v bezpeci.

HONOR Magic6 je vybaven mobilni platformou Snapdragon 8 Gen 3 a bude pohanén LLM v zarizeni
se sedmi miliardami parametru, které zahaji novou éru generativni umeélé inteligence. Spole¢nost
HONOR béhem své prezentace predvedla také ukazku tvorby videa s umélou inteligenci ilustrujici
potencial jejich schopnosti. Zaddnim prikazu chytrému hlasovému asistentovi YOYO v zarizeni
mohou uZivatelé snadno vytvaret kratka videa s fotografiemi a zabéry uloZenymi v zarizeni. Sablony,
motivy a hudbu generovanych videi Ize také prizpusobit pomoci dalSich moznosti a dosahnout tak



personalizovanych vysledka.

Na konferenci Snapdragon Summit 2023 spolecnost HONOR predvedla také multimodalni interakci
zalozenou na sledovani o¢i nazvanou Magic Capsule a tri klicové funkce zarizeni MagicRing:
Pripojenou kameru, Pripojeny vstup a sdileni obrazovky z vice zarizeni. MagicRing vyuziva nejnovéjsi
technologii Snapdragon Seamless a umoznuje bezproblémovou vyménu vétStho mnozstvi dat mezi
zarizenimi, priCemz je stabilnéjsi a energeticky uspornéjsi nez kdy drive.

Spole¢nost HONOR bude i nadéle otevrena spolupraci s globalnimi partnery pri dalSim rozvoji
ekosystému technologii umélé inteligence v zarizenich a zaroven bude do celého SirSiho odvétvi
dodavat inovace zamérené na ¢lovéka pro inteligentni budoucnost.

O spolecnosti HONOR

Spolecnost HONOR je prednim svétovym dodavatelem chytrych zarizeni. Jejim cilem je stat se
ikonickou globalni technologickou znackou a prostrednictvim svych vykonnych produkti a sluzeb
vytvorit novy inteligentni svét pro kazdého. S neochvéjnym zamérenim na vyzkum a vyvoj vytvari
technologie, které lidem po celém svété umoznuji prekonavat hranice a prinasi jim svobodu
dosahnout a vykonat vice. HONOR nabizi radu vysoce kvalitnich chytrych telefont, tabletd,
notebooku a nositelnych zarizeni, které vyhovuji kazdému rozpoctu, a nabizi inovativni, prémiové a
spolehlivé produkty, které lidem umoznuji stat se lepsi verzi sebe sama.

Dalsi informace naleznete na webové strance HONOR www.hihonor.com nebo na e-mailové adrese
newsroom@hihonor.com
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